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证书附页  

星科金朋半导体（江阴）有限公司 

 
经认证地点如下: 

场所名称 场所地址 认证范围 

星科金朋半导体（江阴）有限公司 中国江苏省江阴市澄江镇长山

路 78 号 

半导体元件封装的设计和半

导体元件的制造，及相关的

信息系统、基础架构和人员

的信息安全管理。与版本 2

的 ISMS 适用性声明相一致 

星科金朋半导体（江阴）有限公司 中国江苏省江阴市东安路 1 号 半导体元件封装的设计和半

导体元件的制造，及相关的

信息系统、基础架构和人员

的信息安全管理。与版本 2

的 ISMS 适用性声明相一致 

 


